Yuksek performansli ambalaj
filmleri icin mukemmel
islenebilirlik. -

SUPEER™ 8112

Metallocen katalizor teknolojisiyle Uretilen;
genel amacli ve yuksek performansli sisirme
film (blown film) prosesleri icin Ustun
mekanik gu¢ ve optik netlik sunan ¢o6zUm.

Uretici Malzeme Ailesi Polimer Yapisi

SABIC® mLLDPE Etilen-Okten Kopolimeri
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Ideal akiskanlik, diisiik pusluluk ve olagantistii darbe
dayaniminin dengeli birlesimi.

Akiskanlk Yogunluk
g/10 min (MFR - 190°C / 2.16 kg) kg/m?
ASTM D1238 ASTM D1505
Darbe Giicu ] Optik Netlik

%7

Haze / Pusluluk

ASTM D1/09 | ASTM D1003

>1000

g (Dart Impact F50)

Film dzellikleri %100 SUPEER™ 8112 kullanilarak, 50 um kalhinliginda ve 2.5 BUR parametrelerinde dlgulmiistiir A NotebookLM



Cok yonlu polimer yapisi ile endustriyel ve
tuketici ambalajlarinda esnek ¢cozumler.

Laminasyon
Filmleri

Endustriyel
Astarlar (Liner)

Dondurulmus
Gida Torbalan

1 -H""-\-

Stre¢ Kapuson
(Stretch Hood)

Sivi Ambalaj
Posetleri

Yuzey Koruma
Filmleri
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Zorlu film uygulamalarinda ustun dayanim ve
gorsel kaliteyi bir arada aradiginizda idealdir.

o~ Ustiin Islenebilirlik Gerekiyorsa:
| (&) Genel amagli veya yuksek performansli sisirme film (blown film)
. =" proseslerinde akici ve kolay bir Uretim hedeflendiginde.

|, Ekstra Yuksek Mekanik Gug Sartsa: Sivi posetleri veya
| “" ) endustriyel astarlar gibi >1000 g darbe direnci ve yuksek kopma
| S dayanimi (MD 51 MPa) gerektiren zorlu son Urlunlerde.

Optik Netlik ve Seffaflik isteniyorsa: Sadece %7 seviyesindeki
cok dusuk pusluluk (haze) degeriyle, laminasyon ve yuzey
koruma gibi gorsel kalitenin one ¢iktigl estetik ambalajlarda.
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Operasyonel sicaklik sinirlari ve uzun depolama

sureleri projenizle uyusmadiginda alternatifleri
degerlendirin.

Yuksek Isi Dayanimi Beklentisinde: Malzemenin erime noktasi
(Melting Point) ~111°C oldugundan, son urunun bu degerin uzerindeki
sicakliklara veya pastorizasyona maruz kalacagi durumlarda.

Uzun Sureli Hammadde Stoklamasinda:
Polimerin teslimattan sonra islenmeden 6 aydan daha uzun sure
depoda bekletilmesi planlaniyorsa (Kalite bozulmasi riski).

Sert ve Kontrolsuz Depolama Kosullarinda:
Depolama alaninin 50°C'yi astigi, malzemenin dogrudan gunes isigina
veya yogun i1slya maruz kalacagi tesislerde.
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Optimum urun performansi i¢cin dogru proses
sinirlarini ve siki depolama standartlarini koruyun.

PROSES SARTLARI

Kovan Sicakligi (Barrel Temp):
180°C - 200°C
Sisirme Orani (BUR):

2.0-3.0

Uyumluluk: Genel amach ve yiiksek
performansli film hatlar.

@ KRITIK DEPOLAMA

Sicakhk Limiti: Maksimum 50°C.

Ortam: Kuru alan; dogrudan giines isigindan
ve Is1 kaynaklarindan tamamen uzak.

Tavsiye Edilen Siire: Teslimattan sonra en
gec 6 ay icinde islenmelidir.

Risk: Uygunsuz depolama; renk degisimine,
kotl kokuya ve performans disusiine
(garanti disi durumlara) yol acar.
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Yuksek darbe direnci, seffaflik ve mukemmel islenebilirligin
tek pakette birlestigi mLLDPE ¢6zumu.

Profil

SABIC SUPEER™ 8112

Karakteristik
Etilen-Okten Kopolimeri, Metallocen Katalizoru.

Temel Avantajlar

~%7 Pusluluk, >1000g Dart Darbe Gucu, 51 MPa MD Kopma Dayanimi.

Sonuc Karari

Sivi posetleri, dondurulmus gida ambalajlari ve endustriyel astarlar gibi
hem estetik seffafligin hem de ekstra yuksek yirtilma/darbe direncinin ayni
anda gerektigi projeler icin kesin secimdir.
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